中国科学院沈阳自动化研究所

机电产品制造中心应聘人员简历
	姓    名
	
	性    别
	
	照片

	民    族
	
	政治面貌
	
	

	年    龄
	
	出生日期
	
	

	联系电话
	
	身    高
	
	

	专    业
	
	学    历
	
	E-mail
	

	现居住地址
	
	毕业学校
	

	学习经历（大学及工作以后）

	

	个人能力

	计算机（例如：能够熟练使用的办公、绘图、编程软件等等）：
资质（取得证书情况）：
其它：


	个人评价

	

	工作经历

	曾任岗位
	请详述岗位类别及名称：
□机械□电子□光学  □其它
□设计工程师、□工艺工程师、□质量工程师  □其它

	工作经历
（包含单位、时间、主要工作内容及成果）
	注：如有工作成果可提供。

	其它
（工作内容包含的可省略，如有可详述）
	□独立/□配合 从事过□机械/□电子/□光学产品的生产工艺工作。
□独立/□配合 从事过□机械/□电子/□光学产品的装配工艺工作。
□独立/□配合 从事过 产品电子装联工艺工作。
4．□是/□否具备 □机械/□电子/□光学 装配工装的设计能力。
5.□组织/□参与过电子产品组装生产线的□建设/□布局规划工作。
6. □组织/□参与 过机械产品组装生产线的 □建设/□布局规划工作。
7. □了解/□熟悉/□可使用常规□机械/□电子/□光学 装配工具及设备。
8.□了解/□不了解 有关 □机械/□电子/□光学 类产品的相关国军标要求。
根据个人实际情况，在“□”处选择划“√”。


